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一、前言 

• 參選動機 

• 獲獎心得 



全研科技有限公司 

創立時間 :  1999年 

總經理     :  邱毓英 

公司地址 :   

  台灣彰化縣田尾鄉新興村新興路299巷22號 

公司網址 :  www.aafteck.com 

   



緣起歷程 
• 虹貫A&F、全研科技--->上市、櫃 

• 借牌經營小型辦公室、倉庫一廠成立
(97.5.9)二廠落成(100.6.3)三廠動
土(101.3.11)股票化--->上市、櫃 

 

• 規模擴張發展: 
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產品發展轉型沿革 

料材買賣銷售 

XY平台、手動、十字型 

馬達驅動、軟體控制 

電控、CCD影像處理 



公司簡介-發展 

• 草創期(1999-2001) 

          開疆闢土，建立品牌 

• 開拓期(2001-2008) 

          專利開發，技術突破           

• 整合期(2008-2010) 

          產學合作，精進研發 

• 蛻變期(2011--->) 

          組織變革，策略佈局 



主要產品 

• 各系列精密平台 

• 滑台、線軌、Stage 

• 對位、微調平台 

• 專業客製化設計能力 

• 模組化整合能力 

• 影像處理、機構整合 

• 多軸控制、軟體開發 

 



XXY平台介紹 

•何謂XXY ? 
–所謂XXY所指為在平台的X方向有兩組致動器，
平台的Y方向有一組致動器，故名為XXY平台 

– XXY平台的運動，即利用此三組致動器來達成平
台XYθ的運動 

–也有人稱之為XYY或是UVW平台 

–三軸對位是近年來發展高精密對位的趨勢。 
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• 在機構的設計方面，現階段每家公司皆有
自家的獨特設計 

• 全研在2007年取得特有的對位機構專利，
並積極研發各式平台 

• 在2008年全研通過薄型大平台對位專利，
達到各式平台輕薄化之設計 

• 對位精度最高可達1mm 

全研XXY平台簡 介 



產品應用/電控重要性 

XXY對位模
組 

晶圓曝光機 

LED檢測設
備 

PCB網板印
刷 

PCB 

半導體 SMT封裝 
觸控面板
(Touch 

panel)貼合 

壓合對位 

LED 

自動化精密儀
器設備 

點塗膠設備 自動送料機 



合作夥伴 

學校單位 
虎尾科大、建國科大、
台中科大、雲林科大、
勤益科大 

研究單位 
工業技術研究院、金屬
工業研究發展中心、 

輔助單位 
亞鈦國際商標事務所、
碩成國際法律事務所 

 

技術聯盟 
永美科技、邦泰科技、
美商國家儀器、祐暘 

 

自有加工廠 
研嘉 

經銷體系 
直得、騰展、 
上海東盈欣茂 

A&F 

團體 
中國生產力中心、中華
民國中小企業協會 

活動公關 
經濟日報、中華電信、
台灣工程與科技創新協
會 



         產、學、研合作策
略 

• 為追求卓越研究創新發展，更耗資成立「次
微米平台計畫室」、「無塵室」及「恆溫恆
濕潔淨室」。 

• 積極整合產、學、研各界技術的交流合作，
在技術上力求創新精進，以求服務更廣大的
客戶面， 目前滑台系列產品已超過上百種，
陸續通過SGS檢測及多方專利認證。 

• 舉辦論文比賽及學術研討會，提昇研發技術 

• 社會回饋、創新育成，從學校積極培養技術
人才。 
 



        第二屆全研科技論文獎 

• 時間:101年10月13(六) 

• 地點:建國科技大學 

• 活動形式:專業講座、比賽、廠攤展示 

• 活動總經費:120萬元 

• 參賽:實作組+論文組，共7大主題 
      1.實作組、2.社會組、3.能源與機電整合、4.嵌入式系統

與電路設計、5.研發與創新管理、6.資通訊技術、7.影像
伺服與精密量測、 

• 總獎金:約33萬元 

 



公司願景 

• 展望未來，全研科技將不斷進行組織革
新，持續投入精密對位平台機構之創新
設計研究，以亞洲作為發展起點，期許
擴展企業集團版圖，壯大企業規模進軍
全球，使自主品牌A&F躍升世界「精密
對位平台專業機構設計知名品牌」。 



三、如何準備創新研究獎的參選資料 

1、單一窗口，專人負責，跨部門協商 

2、資料需完整性統計(ex專利數量、人員…) 

3、預填報名空白表格，找出填寫困難點 

4、公司專人基本條件: 

   資料整理、資料彙整、人員溝通、了解活動
、細心檢視、按步就班、使命必達 

5、隨時注意官方網頁，保持與官方窗口良好
互動，有問題即時反應並修正方向 



申請中插曲??        (辛’s) 



建議撰寫步驟 

1、數據資料統計、繪製組織圖 

2、預填表格，按步就班，找出困難 

3、將各頁問題依性質，尋找各自解決 

4、鍵入表格，複檢視有無遺漏未填 

5、開始整合各頁之邏輯性是否相衝突 

6、整理附件資料，找出佐證資料補充 

7、依序連結所有資料，準備送件 



四、如何贏在起跑點 

1、時效性(作業、活動) 

2、完整性(表格、附件) 

3、專業性(應用、撰寫) 

4、實用性(產品、效益) 

5、溝通性(窗口、部門) 

6、特色性(公司、產業) 

7、參與性(少變多、高層支持) 

8、計劃性(誘因、模擬) 



五、申請流程各階段注意要點 
• 送件前 

    1、資料完整 

    2、時間掌握(非常重要!!) 

• 送件後 

    (一)初審 

    1、與官方窗口互動 

    2、時間內完成補充資料 

    (二)實地訪查 

    1、聯繫過程與禮貌 

    2、準備精簡扼要的簡報 

    3、實機展示 

    4、依評審問題回答 

    (三)後續 

    1、依時程追蹤審查進度 

    2、獲知榮幸得獎時，要有心理準備需短期回覆一些資料 



六、申請書撰寫 

• 以書面範例說明。 

 



七、參選效益 

• 公司形象的提升 

• 成果展參展曝光度增加 

• 激勵公司士氣，凝聚團體共識 

• 加入協會，擴展商業人脈 

• 累加效應，可幫助企業申請其他獎項 

• 訓練內部人員，資料傳承建檔 

• 對參與人員來說，有工作成就感 

 



八、Q&A 

• 互動時間 



 

簡報完畢 

謝謝大家 


